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ePoP
ePoP - Giyilebilir Cihazlar icin Gomuli Package-on-Package
(Paket Ustii Paket) bellek

Kingston ePoP Urlnleri, GOmUlG Multimedya Kart (esMMC) veri saklamayi Dustk Guc Cift
Veri Hizi (Low-Power Double Data Rate - LPDDR) DRAM, bir Package-on-Package (PoP)
¢cOzUmunde bir araya getiren, yuksek dizeyde entegre bir JEDEC standardi bilesendir. ePoP,
dogrudan uyumlu ana cihaz System-on-a-Chipe (SoC - Cip Uzerinden Sistem) takilarak
Baskili Devre Karti (PCB) alanini kiiculttr ve en iyi performansi saglar. ePoP, giyilebilir cihazlar
gibi alanin kisith oldugu uygulamalar icin ideal ¢c6zUmddr.

#KingstonlsWithYou Daha fazla )



ONEMLI AVANTAILARI

- Dogrudan ana cihaz SoC'nin Uzerine takilan ePoP, giyilebilir cihazlar gibi - Sistem tasarimini basitlestirir, piyasaya ¢ikis stiresini azaltir ve uygunluk
alanin kisith oldugu kigtk form faktorlt uygulamalar icin ideal ¢cozimddr. onaylama suresini kisaltir.

- DUstk Gug DRAM ve optimize veri saklama yazilimi, pilli giyilebilir - Uygulamanizin - performans, gu¢ ve kullanim &mrine yonelik

uygulamalar icin glc¢ tuUketimini azaltirken gereken yiksek gereksinimlerine en iyi sekilde wuyacak birden fazla yazilim
performansi saglar. yapilandirmasi mevcuttur.
PAZAR SEGMENTLERI EPOP PARCA NUMARALARI VE OZELLIKLERI

LPDDR3 tabanli ePoP

FBGA

Calisma
Sicakligi

Parca Numarasi | NAND | DRA
(GB) | (Gb) | eMMC

04EP04-N3GMB27 4 LPDDR3 10x10x0.8 136 -25°C ~ +85°C
04EP08-N3GMB27 4 8 5.0 LPDDR3 | 10x10x0,85 136 -25°C ~ +85°C
08EPO8-N3GTC32* 8 8 51 LPDDR3 | 10x10x0,85 136 -25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32 32 8 5.1 LPDDR3 | 10x10x0,85 136 -25°C ~ +85°C

LPDDR4x tabanli ePoP

lisma
Parca Numarasi Galis &
" T e o S
8
8

08EP0O8-M4ETC32* 8 5.1 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 144 -25°C ~ +85°C

08CP0O8-M4ETC32* 8 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,85 144 -25°C ~ +85°C

16EP08-M4ETC32 16 8 5.1 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 144 -25°C ~ +85°C

32EP08-M4ETC32 32 8 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 144 -25°C ~ +85°C

16EP16-M4FTC32 16 16 5.1 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 144 -25°C ~ +85°C

32EP16-M4FTC32 32 16 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 144 -25°C ~ +85°C

) 32CP16-M4FTC32 32 16 5.1 LPDDR4x | 8x9,5x0,85 144 -25°C ~ +85°C

Artinilmis Gergeklik (AR) / Sanal Gergeklik (VR) cihazlari *Daha yUksek dayaniklilik igin pSLC modu
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